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6 封装 

XC7160 采用 VFBGA81 封装形式，封装尺寸为 5mmx5mm，引出端间距 0.5mm，详细封装样式及尺寸见下图。 

 

图 13 XC7160 封装顶视图 

 

图 14 XC7160 封装底视图 
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图 15 XC7160 封装详细尺寸 

 
 


